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the Titles of the Bar Graphs & the Pie Charts in MSAP PCB & ETS Report 2020 

（「MSAP PCB & ETS Report 2020」に於ける棒グラフ及び円グラフの題名） 
 

Chapter One （第一章） 

【the Global Market Size and Forecast of MSAP-Utilized PCBs and ETS-Utilized Substrates in Value, 2019 - 2030】 

（MSAP を採用した PCB 及び ETS を採用したサブストレートの世界市場規模及びその予測 [金額]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of MSAP-Utilized PCBs and ETS-Utilized Substrates in Pieces, 2019 - 2030】 

（MSAP を採用した PCB 及び ETS を採用したサブストレートの世界市場規模及びその予測 [個数]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of MSAP-Utilized PCBs and ETS-Utilized Substrates in SQMs, 2019 - 2030】 

（MSAP を採用した PCB 及び ETS を採用したサブストレートの世界市場規模及びその予測 [平米]：2019－2030） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized PCBs and ETS-Utilized Substrates in Value in 2019】 

（MSAP を採用した PCB 及び ETS を採用したサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized PCBs and ETS-Utilized Substrates in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用した PCB 及び ETS を採用したサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

  



【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized PCBs and ETS-Utilized Substrates in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用した PCB 及び ETS を採用したサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized PCBs in Value in 2019】 

（MSAP を採用した PCB の世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized PCBs in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用した PCB の世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized PCBs in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用した PCB の世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates in Value in 2019】 

（ETS を採用したサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates in Pieces in 2019】 

（ETS を採用したサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates in SQMs in 2019】 

（ETS を採用したサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

Chapter Two （第二章） 

【the Global Market Size and Forecast of Smartphones Manufactured by Apple, Samsung, and Some Chinese Companies, 2019 - 2030】 

（アップル、三星及び中華系数社によって製造されるスマートフォンの世界市場規模及びその予測：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of SLPs in Value, 2019 - 2030】 

（SLP の世界市場規模及びその予測 [金額]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of SLPs in Pieces, 2019 - 2030】 

（SLP の世界市場規模及びその予測 [個数]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of SLPs in SQMs, 2019 - 2030】 

（SLP の世界市場規模及びその予測 [平米]：2019－2030） 

 

  



【Manufacturers’ Share of the Global Market of SLPs in Value in 2019】 

（SLP の世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of SLPs in Pieces in 2019】 

（SLP の世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of SLPs in SQMs in 2019】 

（SLP の世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of Non-Stacked SLPs in Value in 2019】 

（非段積み型 SLP の世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of Non-Stacked SLPs in Pieces in 2019】 

（非段積み型 SLP の世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of Non-Stacked SLPs in SQMs in 2019】 

（非段積み型 SLP の世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of Stacked SLPs in Value in 2019】 

（段積み型 SLP の世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of Stacked SLPs in Pieces in 2019】 

（段積み型 SLP の世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of Stacked SLPs in SQMs in 2019】 

（段積み型 SLP の世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

  



【SLPs’ Share in Value in the Global Market in 2019 - For iPhone / For Galaxy / For Chinese】 

（各社スマートフォン向け SLP の世界市場に於ける占有率 [金額]：2019 年－iPhone 向け / Galaxy 向け / Chinese 向け） 

 

【SLPs’ Share in Pieces in the Global Market in 2019 - For iPhone / For Galaxy / For Chinese】 

（各社スマートフォン向け SLP の世界市場に於ける占有率 [個数]：2019 年－iPhone 向け / Galaxy 向け / Chinese 向け） 

 

【SLPs’ Share in SQMs in the Global Market in 2019 - For iPhone / For Galaxy / For Chinese】 

（各社スマートフォン向け SLP の世界市場に於ける占有率 [平米]：2019 年－iPhone 向け / Galaxy 向け / Chinese 向け） 

 

【Non-Stacked SLPs’ Share in Value in the Global Market in 2019 - For iPhone / For Galaxy / For Chinese】 

（各社スマートフォン向け非段積み型 SLP の世界市場に於ける占有率 [金額]：2019 年－iPhone 向け / Galaxy 向け / Chinese 向け） 

 

【Non-Stacked SLPs’ Share in Pieces in the Global Market in 2019 - For iPhone / For Galaxy / For Chinese】 

（各社スマートフォン向け非段積み型 SLP の世界市場に於ける占有率 [個数]：2019 年－iPhone 向け / Galaxy 向け / Chinese 向け） 

 

【Non-Stacked SLPs’ Share in SQMs in the Global Market in 2019 - For iPhone / For Galaxy / For Chinese】 

（各社スマートフォン向け非段積み型 SLP の世界市場に於ける占有率 [平米]：2019 年－iPhone 向け / Galaxy 向け / Chinese 向け） 

 

【Stacked SLPs’ Share in Value in the Global Market in 2019 - For iPhone / For Galaxy / For Chinese】 

（各社スマートフォン向け段積み型 SLP の世界市場に於ける占有率 [金額]：2019 年－iPhone 向け / Galaxy 向け / Chinese 向け） 

 

【Stacked SLPs’ Share in Pieces in the Global Market in 2019 - For iPhone / For Galaxy / For Chinese】 

（各社スマートフォン向け段積み型 SLP の世界市場に於ける占有率 [個数]：2019 年－iPhone 向け / Galaxy 向け / Chinese 向け） 

 

【Stacked SLPs’ Share in SQMs in the Global Market in 2019 - For iPhone / For Galaxy / For Chinese】 

（各社スマートフォン向け段積み型 SLP の世界市場に於ける占有率 [平米]：2019 年－iPhone 向け / Galaxy 向け / Chinese 向け） 

 

  



Chapter Three （第三章） 

【the Global Market Size and Forecast of MSAP-Utilized Substrates for High Frequency Modules in Value, 2019 - 2030】 

（高周波モジュール向け MSAP 採用型サブストレートの世界市場規模及びその予測 [金額]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of MSAP-Utilized Substrates for High Frequency Modules in Pieces, 2019 - 2030】 

（高周波モジュール向け MSAP 採用型サブストレートの世界市場規模及びその予測 [個数]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of MSAP-Utilized Substrates for High Frequency Modules in SQMs, 2019 - 2030】 

（高周波モジュール向け MSAP 採用型サブストレートの世界市場規模及びその予測 [平米]：2019－2030） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for High Frequency Modules in Value in 2019】 

（MSAP を採用した高周波モジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for High Frequency Modules in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用した高周波モジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for High Frequency Modules in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用した高周波モジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for Front End Modules in Value in 2019】 

（MSAP を採用したフロントエンドモジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for Front End Modules in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用したフロントエンドモジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for Front End Modules in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用したフロントエンドモジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for WiFi Connectivity Modules in Value in 2019】 

（MSAP を採用した WiFi 接続モジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for WiFi Connectivity Modules in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用した WiFi 接続モジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 



【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for WiFi Connectivity Modules in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用した WiFi 接続モジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for Power Amplifier Modules in Value in 2019】 

（MSAP を採用した電力増幅器モジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for Power Amplifier Modules in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用した電力増幅器モジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for Power Amplifier Modules in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用した電力増幅器モジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for Other Modules in Value in 2019】 

（MSAP を採用したその他のモジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for Other Modules in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用したその他のモジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for Other Modules in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用したその他のモジュール向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

Chapter Four （第四章） 

【the Global Market Size and Forecast of MSAP-Utilized Substrates and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs in Value, 2019 - 2030】 

（MSAP 及び ETS を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場規模及びその予測 [金額]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of MSAP-Utilized Substrates and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs in Pieces, 2019 - 2030】 

（MSAP 及び ETS を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場規模及びその予測 [個数]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of MSAP-Utilized Substrates and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs in SQMs, 2019 - 2030】 

（MSAP 及び ETS を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場規模及びその予測 [平米]：2019－2030） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs in Value in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

  



【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs in Pieces in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs in SQMs in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Application Processors in Value in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したアプリケーションプロセッサ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Application Processors in Pieces in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したアプリケーションプロセッサ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Application Processors in SQMs in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したアプリケーションプロセッサ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in DRAMs in Value in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したディーラム用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in DRAMs in Pieces in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したディーラム用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in DRAMs in SQMs in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したディーラム用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in NAND Flashes in Value in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したナンドフラッシュ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

  



【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in NAND Flashes in Pieces in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したナンドフラッシュ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in NAND Flashes in SQMs in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したナンドフラッシュ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Others in Value in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したその他用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Others in Pieces in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したその他用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized and ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Others in SQMs in 2019】 

（MSAP 及び ETS を採用したその他用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs in Value in 2019】 

（MSAP を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 <金額>：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 <個数>：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 <平米>：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Application Processors in Value in 2019】 

（MSAP を採用したアプリケーションプロセッサ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

  



【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Application Processors in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用したアプリケーションプロセッサ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Application Processors in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用したアプリケーションプロセッサ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in DRAMs in Value in 2019】 

（MSAP を採用したディーラム用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in DRAMs in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用したディーラム用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in DRAMs in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用したディーラム用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in NAND Flashes in Value in 2019】 

（MSAP を採用したナンドフラッシュ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in NAND Flashes in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用したナンドフラッシュ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in NAND Flashes in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用したナンドフラッシュ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Others in Value in 2019】 

（MSAP を採用したその他用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

  



【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Others in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用したその他用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Others in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用したその他用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs in Value in 2019】 

（ETS を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 <金額>：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs in Pieces in 2019】 

（ETS を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 <個数>：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs in SQMs in 2019】 

（ETS を採用した FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 <平米>：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Application Processors in Value in 2019】 

（ETS を採用したアプリケーションプロセッサ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Application Processors in Pieces in 2019】 

（ETS を採用したアプリケーションプロセッサ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Application Processors in SQMs in 2019】 

（ETS を採用したアプリケーションプロセッサ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in DRAMs in Value in 2019】 

（ETS を採用したディーラム用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

  



【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in DRAMs in Pieces in 2019】 

（ETS を採用したディーラム用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in DRAMs in SQMs in 2019】 

（ETS を採用したディーラム用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in NAND Flashes in Value in 2019】 

（ETS を採用したナンドフラッシュ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in NAND Flashes in Pieces in 2019】 

（ETS を採用したナンドフラッシュ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in NAND Flashes in SQMs in 2019】 

（ETS を採用したナンドフラッシュ用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Others in Value in 2019】 

（ETS を採用したその他用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Others in Pieces in 2019】 

（ETS を採用したその他用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of ETS-Utilized Substrates for FC-CSPs for Use in Others in SQMs in 2019】 

（ETS を採用したその他用 FC-CSP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

Chapter Five （第五章） 

【the Global Market Size and Forecast of Smartwatches, 2019 - 2030】 

（スマートウォッチの世界市場規模及びその予測：2019－2030） 



【the Global Market Size and Forecast of SiPs in Value, 2019 - 2030】 

（SiP の世界市場規模及びその予測 [金額]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of SiPs in Pieces, 2019 - 2030】 

（SiP の世界市場規模及びその予測 [個数]：2019－2030） 

 

【the Global Market Size and Forecast of SiPs in SQMs, 2019 - 2030】 

（SiP の世界市場規模及びその予測 [平米]：2019－2030） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for SiPs in Value in 2019】 

（MSAP を採用した SiP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [金額]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for SiPs in Pieces in 2019】 

（MSAP を採用した SiP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [個数]：2019 年） 

 

【Manufacturers’ Share of the Global Market of MSAP-Utilized Substrates for SiPs in SQMs in 2019】 

（MSAP を採用した SiP 向けサブストレートの世界市場に於ける各社の占有率 [平米]：2019 年） 

 

Chapter Six （第六章） 

【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in Value in 2019】 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [金額]：2019 年） 

 

【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in SQMs in 2019】 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [平米]：2019 年） 

 

【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in Value in 2019】 - 1.5 µm 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [金額]：2019 年）－1.5 ミクロンメートル 

 

【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in SQMs in 2019】 - 1.5 µm 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [平米]：2019 年）－1.5 ミクロンメートル 



【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in Value in 2019】 - 2 µm 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [金額]：2019 年）－2 ミクロンメートル 

 

【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in SQMs in 2019】 - 2 µm 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [平米]：2019 年）－2 ミクロンメートル 

 

【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in Value in 2019】 - 3 µm 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [金額]：2019 年）－3 ミクロンメートル 

 

【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in SQMs in 2019】 - 3 µm 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [平米]：2019 年）－3 ミクロンメートル 

 

【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in Value in 2019】 - 5 µm 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [金額]：2019 年）－5 ミクロンメートル 

 

【the Global Market Share of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Application Field in SQMs in 2019】 - 5 µm 

（応用分野別によるキャリア箔付き極薄銅箔の世界市場に於ける占有率 [平米]：2019 年）－5 ミクロンメートル 

 

Chapter Seven （第七章） 

【the Global Market Size and Forecast of CCL and Prepreg for MSAP PCBs and ETSes in Value by Application, 2019 - 2030】 

（MSAP PCB 及び ETS 向け銅張積層板及びプリプレグの応用分野別に於ける世界市場規模及びその予測 [金額]：2019－2030） 

 

the Global Market Size and Forecast of CCL and Prepreg for MSAP PCBs and ETSes in SQMs by Application, 2019 - 2030】 

（MSAP PCB 及び ETS 向け銅張積層板及びプリプレグの応用分野別に於ける世界市場規模及びその予測 [平米]：2019－2030） 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

SLPs SLP

SiPs SiP

Modules モジュール

FC-CSPs FC-CSP

Subtotal 小計

ETS-Utilized Substrates

ETSを採用したサブストレート
FC-CSPs FC-CSP

MSAP-Utilized PCBs and ETS-Utilized Substrates

MSAPを採用したPCB及びETSを採用したサブストレート

TOTAL 合計

MSAP-Utilized PCBs

MSAPを採用したPCB

Unit: Million USDs 単位：百万米ドル 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Estimated by JMS JMS推定

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

SLPs SLP

SiPs SiP

Modules モジュール

FC-CSPs FC-CSP

Subtotal 小計

ETS-Utilized Substrates

ETSを採用したサブストレート
FC-CSPs FC-CSP

Unit: Million Pieces 単位：百万個 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Estimated by JMS JMS推定

MSAP-Utilized PCBs and ETS-Utilized Substrates

MSAPを採用したPCB及びETSを採用したサブストレート

MSAP-Utilized PCBs

MSAPを採用したPCB

TOTAL 合計

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

SLPs SLP

SiPs SiP

Modules モジュール

FC-CSPs FC-CSP

Subtotal 小計

ETS-Utilized Substrates

ETSを採用したサブストレート
FC-CSPs FC-CSP

TOTAL 合計

Unit: SQMs 単位：平米 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Estimated by JMS JMS推定

MSAP-Utilized PCBs and ETS-Utilized Substrates

MSAPを採用したPCB及びETSを採用したサブストレート

MSAP-Utilized PCBs

MSAPを採用したPCB
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百万個

SQMs

平米

MUSD

百万
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Million
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百万個
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TOTAL

合計

TOTAL

合計

Sales of MSAP-Utilized PCBs and ETSes in 2019 2019年に於けるMSAPを採用したPCB及びETSの売上

MSAP-Utilized PCBs MSAPを採用したPCBthe Corporate Name

企業名
SLPs SLP FC-CSPs FC-CSPModules モジュール FC-CSPs FC-CSPSiPs SiP

ETS-Utilized ETS採用型
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Piece

米ドル／個
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SQM

米ドル／平米
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米ドル／平米

USD per

Piece
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米ドル／平米
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Piece
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TOTAL

合計

ETS-Utilized ETS採用型

SiPs SiP
the Corporate Name

企業名

Average Selling Prices of MSAP-Utilized PCBs and ETSes in 2019 2019年に於けるMSAPを採用したPCB及びETSの平均単価

SLPs SLP FC-CSPs FC-CSPModules モジュール FC-CSPs FC-CSP

MSAP-Utilized PCBs MSAPを採用したPCB



 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Unit: Million USDs 単位：百万米ドル 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Estimated by JMS JMS推定

the Type of SLPs SLPの種類

TOTAL 合計

SLPs for iPhone Smartphones

iPhoneスマートフォン向けSLP

SLPs for Galaxy Smartphones

Galaxyスマートフォン向けSLP

SLPs for Chinese-Made Smartphones

中華系スマートフォン向けSLP

Subtotal

小計

SiPs SiP

SiPs SiP

SiPs SiP

SiPs SiP

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

the Type of SLPs SLPの種類

SLPs for iPhone Smartphones

iPhoneスマートフォン向けSLP

SiPs SiP

SLPs for Galaxy Smartphones

Galaxyスマートフォン向けSLP

SiPs SiP

SiPs SiP

SLPs for Chinese-Made Smartphones

中華系スマートフォン向けSLP

SiPs SiP

Subtotal

小計

TOTAL 合計

Unit: Million Pieces 単位：百万個 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Estimated by JMS JMS推定

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

Non-Stacked SLPs 非段積み型SLP

Stacked SLPs 段積み型SLP

TOTAL 合計

the Type of SLPs SLPの種類

SiPs SiP

SLPs for iPhone Smartphones

iPhoneスマートフォン向けSLP

SiPs SiP

SLPs for Galaxy Smartphones

Galaxyスマートフォン向けSLP

SiPs SiP

SLPs for Chinese-Made Smartphones

中華系スマートフォン向けSLP

SiPs SiP

Subtotal

小計
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TOTAL

合計

the Corporate Name

企業名

Non-Stacked SLPs
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Stacked SLPs

段積み型SLP

TOTAL

合計

SLP Sales in 2019　2019年に於けるSLP売上

USD per Piece

米ドル／個

USD per SQM

米ドル／平米

USD per Piece

米ドル／個

USD per SQM

米ドル／平米

TOTAL

合計

the Corporate Name

企業名

Average Selling Prices of SLPs in 2019　2019年に於けるSLPの平均単価

Non-Stacked SLPs

非段積み型SLP

Stacked SLPs

段積み型SLP



  

   

1.5 μm 2 μm 3 μm 5 μm
TOTAL

合計

Application Processors

アプリケーションプロセッサ

DRAMs

ディーラム

NAND Flashes

ナンドフラッシュ

Others*

その他※

MSAP Subtotal

エムサップ小計

Application Processors

アプリケーションプロセッサ

DRAMs

ディーラム

NAND Flashes

ナンドフラッシュ

Others

その他

ETS Subtotal

ETS小計

TOTAL ------ Unit: One Million US Dollars

合計 ------ 単位：百万米ドル

Application Field

応用分野

Sales Distribution of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Thickness in 2019: Value

2019年に於けるキャリア付き極薄銅箔の厚み別売上分布：金額

ETS

ETS

FC-CSPs

FC-CSP

FC-CSP Subtotal

FC-CSP小計

MSAP

エム
サップ

SLPs SLP

SiPs SiP

Module Substrates

モジュールサブストレート

Ultra-Thin

Copper Foil

with Carrier

Foil

キャリア付き
極薄銅箔

1.5 μm 2 μm 3 μm 5 μm
TOTAL

合計

Application Processors

アプリケーションプロセッサ

DRAMs

ディーラム

NAND Flashes

ナンドフラッシュ

Others*

その他※

MSAP Subtotal

エムサップ小計

Application Processors

アプリケーションプロセッサ

DRAMs

ディーラム

NAND Flashes

ナンドフラッシュ
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その他

ETS Subtotal

ETS小計

SLPs SLP

SiPs SiP

Module Substrates

モジュールサブストレート

FC-CSPs

FC-CSP

MSAP

エム
サップ

ETS

ETS

FC-CSP Subtotal

FC-CSP小計

TOTAL ------ Unit: One Thousand SQMs

合計 ------ 単位：千平米

Sales Distribution of Ultra-Thin Copper Foil with Carrier Foil by Thickness in 2019: Volume

2019年に於けるキャリア付き極薄銅箔の厚み別売上分布：数量

Application Field

応用分野

Ultra-Thin

Copper Foil

with Carrier

Foil

キャリア付き
極薄銅箔
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